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免責聲明

• 昇陽半導體對其目前期望的陳述是前瞻性陳述，受到重大風險和不確定性的
影響，實際結果可能與前瞻性陳述中包含的內容有重大差異。

• 有關可能導致實際結果變化的因素的資訊，可在昇陽半導體向台灣證券交易
所公司（TWSE）提交的年度或季度報告以及PSI不時向TWSE提交的其他文件
中找到。

• 除非法律有要求，否則我們不承擔更新任何前瞻性陳述的義務，無論是因為
新資訊、未來事件或其他原因

• 此份報告的數字是按照國際財務報導準則（IFRS）編制的
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Agenda
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• 2H23 總體經濟與半導體產業前瞻

• 半導體成長動能

• 財務資訊

• 永續經營

• 重點摘要



2H23 總體經濟與半導體產業前瞻
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Source: OECD, Jun. 2023

總體經濟

Real Nominal

• 通膨導致實質薪資下降
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Source: MacroMicro, Jul. 2023

美國經濟

• 消費成長力道不如預期

Changes in U.S. retail sales
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Source: MacroMicro, Jun. 2023

中國經濟

16-24 yrs unemployment rate CPI Core CPI

• 有面臨通縮的疑慮
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Source: Bloomberg, Mizuho

半導體設計公司庫存天數
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Source: company data, Research institution

晶圓廠產能利用率

• 最近汽車晶片需求減緩
• 預計2024年上半年開始復甦
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半導體成長動能
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半導體產業預測
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Source: Gartner, Apr. 2023

成長主要來自 AI (Data processing) & Smart EV (Automotive)USD M
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高速運算及高效能齊頭並進

Phoenix Silicon International Corporation Confidential

需求

法規技術
Eu:效率要求從94%提高到96%

USA:數據中心效率改進法案

Source: Company data, EU

歐盟最終批准將於2035年前禁止
銷售二氧化碳排放汽車的法律生效
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AI 晶片市場規模

Phoenix Silicon International Corporation Confidential
Source : Precedence Research, January 2023

USD Bn
𝐶𝐴𝐺𝑅22−26

29.7%
邊緣運算 集中運算
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智能車 – 4C

Phoenix Silicon International Corporation Confidential

Chips

Center console

Charger

Connectivity

Picture: NSPE

https://www.nspe.org/resources/pe-magazine/may-2018/autonomous-vehicle-policy-guide-sets-standards-public-safety
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車用半導體成長10倍

200 晶片

2,000 晶片

2021 2030

151 bn USD

1,502 bn USD

ICE, L1,
2021 YR

Smart EV, L3~4,
2030 YR

• Sensor 275%
• EV/HEV 214% 
• ATV HPC 1,500%

Source: Tier.org(台經院)



Wafering Business Line
再生晶圓主要是由於先進製程的增加所驅動

測試晶圓的增長，是由於 SoIC中使用了載板晶圓



2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E

Mature node Advanced node
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晶圓代工廠主要成長來自於先進製程

Advanced node 

𝑪𝑨𝑮𝑹𝟐𝟐−𝟐𝟔
14.3%

K wpm

Source: Research institution
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K wpm

+35.2%

Source: PSI, RST, company data
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再生晶圓主要供應商
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晶圓：供過於求

Phoenix Silicon International Corporation Confidential
Source: Company data, Sumco, UBS
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進入全新晶圓的策略

Phoenix Silicon International Corporation Confidential

Ingot

Prime wafer: Major 

Test wafer

一般規格
厚度 775+/- 15um

特殊規格
厚度 770+/- 2um

Si Interposer 

Carrier wafer 

PSI
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• 乘載晶圓包含 CIS BSI & BSPD
• 系中介板主要包含 2.5, 3D 封裝 and SoIC (此圖表並未計入SoIC)

Source: Company data, Digitimes

𝐶𝐴𝐺𝑅22−26
16.1%

市場規模 –  矽中介板 & 乘載晶圓



Thinning Business Line
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功率元件/ 碳化矽受惠於電動車的成長

12” 薄化比預期的大, 因為先進封裝和 SoIC會使用
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2022 2023E 2024F 2025F 2026F

Auto Communication Computer Consumer Industrial Renewable

功率元件持續成長

Phoenix Silicon International Corporation Confidential
Source: WSTS, Gartner

USD B

Overall 
𝑪𝑨𝑮𝑹𝟐𝟐−𝟐𝟔

12.6%
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電動車含矽量持續增加

Phoenix Silicon International Corporation Confidential
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Including
• More KW per vehicle
• Higher SiC/ GaN penetration 

Non-drivetrains semis
• ADAS/AD
• Standard safety
• Premium
• Standard safety
• Infotainment

$ 1500
L3~L4 semi content scenario

$ 0

Drivetrains power semis
• Inverter
• OBC
• DC-DC

• BMS
• Auxiliaries

• DC-DC
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碳化矽：薄化的下一步

Phoenix Silicon International Corporation Confidential

2021 2027F 2030F

Si SiC GaN
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超越摩爾定律

Phoenix Silicon International Corporation Confidential

晶片模組和先進封裝技術相輔相成，缺一不可

Source: Synopsys
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12” 薄化2024年開始貢獻營收

Phoenix Silicon International Corporation Confidential
Source: TSMC, MITI, company data

• 直流電轉交流電逆變器 & 被動元件採用薄化技術

DC-ACComm. IC
XPU

AI I/O
Pass 

devices



Finance

27
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營收與毛利
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ESG
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2021 2022 2023 2024

全氟烷化合物
減少10%

能效
解省 1%

自來水 -5%
廢水排放-5%

揮發性氣體處理效率 ≧ 92%
揮發性氣體排放-3%

綠色生產目標
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昇陽半導體永續報告書
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Key Takeaways

33

•在短期內，我們和其他大多數人都面臨著中國經濟復
甦帶來的不確定性。儘管庫存將在1-2個季度內被消耗
掉，但對需求是否會回升仍然存在疑慮。

•展望未來，昇陽半導體已經提前做好準備，來抓住新
的人工智慧和電動汽車時代帶來的機遇，AI和Smart EV 
將在未來十年推動經濟強勁增長。

•昇陽陽半導體以永續為願景，持續承諾通過創新實現
環境可持續性和商業利潤



Thank you

34
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